PRODUTOS

PRODUCTS

Medi¢ao em tempo-real de processos de impregnacio

Atraves da medida em tempo-real
do estado de impregnacdo de um
Processo consegue-se aumentar a pro-
dutividade e a qualidade enquanto se
reduzem os custos. Nao ¢ facil alcan-
¢ar o Optimo entre os objectivos do
processo de impregnagdo: na produ-
tividade, melhor qualidade e custo
minimo. Mas sera factl com ISOCAP,
um sistema de medida para visualizar
o estado de impregnagdo das bobinas
das maquinas electricas. Este produ-
to tem sido desenvolvido e levado ao
uso pratico pela empresa austriaca
Isovolta.
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Bolas de Soldagem

A fima alemd Heraeus expandiu a sua gama de componentes da
tecnologia SMD, dispondo de diferentes ligas e diversas dimensdes para
bolas de soldagem destinadas a redes matriciais de bolas (ball gnd arrays)
e tecnologia de chipes flip (flip chip technology). As referidas ligas sdo
normalizadas com ligas especiais, caso seja necessano.

A fim de satisfazer as exigéncias dos varios consumidores, as bolas de
soldagem para redes matriciais de bolas variam entre 500 pm e 1 mm,
sendo o diametro normal de 760 um. A uniformidade do diametro das
bolas ¢ um factor de principal importancia, especificando-se uma toleran-
cia de + 25 pm. Na tecnologia de chipes flip desce-se a diametros
inferiores, até 125 um. Por agora as ligas normalizadas sdo Sn63/Pb37,
Sn62/Pb36/Ag2 e Snl0/Pb90.

Os termos "Ball Grid Arrays" e "Flip Chip Technology" descre-
vem configuragdes ou métodos para empacotar circuitos electroni-
cos integrados de grande escala, como exemplificam os ASICs, os
quais tém numerosas entradas e saidas. Estas técnicas de
empacotamento permitem atingir 10 000 entradas/saidas. As referi-
das tecnologias mostram-se indispensavels em ASICs com tdo
elevado grau de complexidade, como ocorre em aplicagdes de
telecomunicacdes ou informatica, multimédia e na tendéncia cada
vez mais sofisticada de processamento grafico, inclusivamente a
trés dimensdes.

O produto ISOCAP-HS
optimiza o processo de impregna-
¢a0, tanto de bobinas individuais
como de estatores e rotores comple-
tos. Os dados medidos permitem se-
guir a sequencia do processo, para se
ter maior produtividade de qualida-
de, supertor ao custo minimo. Quali
dade mais elevada significa uma i
pregnagdo garantida e completame:
te documentada durante o process
O sistema desenvolvido utiliza-sc
| principalmente na imersdo, impreg
nacdo e cura das bobinas de al
Bl tensio para motores ¢ geradores

Vigilancia de Maquinas

A conhecida marca Solarton acaba de anunciar um novo pacote de
software em ambiente Windows que reduz significativamente os custos
do dia-a-d1a na manuten¢ao de instalagdes e diminui as perdas financetras
devidas a avanas imprevistas.

O sistema DSM3500 efectua a vigilancia e monotonzagao. Este software
proporciona um ambiente grafico muito flexivel, facilitando a integragdo de
medidas 1soladas em programas de manutengdo preditivos automaticos

O aumento da disponibilidade das instalagdes ¢ a eliminagdo de
prejuizos causados por paragens unprevistas de maquinas consegue-se
pela monitorizagdo de todas as partes criticas e reparando ou substituindc
essas partes num tempo optimo. Esta estrategia de manutengdo "preditiva
tem Obvios beneficlos nos custos relativamente a outros métodos d
manuten¢ao, mas requer um vasto leque de parametros das maquinas, que
devem ser medidas ao longo do tempo (na chamada monitorizagdo de
condigdes). Até agora, a medigdo de vibragdes tem sido cara, exigindo
sistemas de monitorizagdo continuos em tempo-real ¢
computadores (que sdo bastante dispendiosos). ou entdo através de
trabalho intensivo, com colectores de dados portaveis

Sob o controlo de DSM3500 as medidas 1soladas de vibragdes proporc
onam a analise on-line de pontos criticos. Alem disso, o programa informatico
permite entradas de estados, temperatura e pressdo, para que sejaim co
das com dados de vibragdo e onginar uma imagem complet

"‘de‘ ) L'

g \dsmdatatvimp 1\tour_|.vbn
About

File Options Jereens

MeasHs

2 MeoosPts Configured

iy

Nie o TP v
LT A ‘_ LA 'lm
Iy A Ba Code

CLoE L S el Se s O

. ELECTRICIDADE N* 332, ABRIL 1996

109



